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Description

Objectifs
Objectifs généraux : cette UF aborde les aspects
intégration, caractérisation et certification des
systèmes électroniques.
Les étudiants abordent les différentes technologies de
fabrication et d'assemblage des systèmes
électroniques, en adressant les outils de spécification et
de conception industriel (suite logicielle de routage PCB
ALTIUM). En outre, les aspects les méthodes de
conception et les normes/conformités de mise sur le
marché économique d¿un produit électronique sont
adressés. Les composants de puissance étant soumis à
de fortes contraintes en tension et thermique, les
problématiques des fiabilités et de robustesse
sont aussi abordées. Enfin, les aspects caractérisation
de différentes performances liées à l'énergie dans les
systèmes électroniques sont traités : adaptation
d'impédance en vue d'un transfert optimal de la
puissance vers une antenne, caractérisation CEM et
ESD, mesure de la consommation
énergétique.

Cette UF est volontairement basée sur une approche
industrielle et est réalisée autour de la conception d'un
prototype de carte électronique dans un atelier

industriel puis de sa caractérisation.

- Intégrer un système électronique
- Concevoir une carte électronique, sous contraintes
d'intégration, d'énergie, de CEM, thermique ¿
- Fiabilité et robustesse des nouveaux composants de
puissance
- Mesurer les performances d'un système électronique
(consommation d'énergie, rendement, CEM, adaptation
d'impédance)
- Spécifier et réaliser le processus de certification d'un
système électronique

Évaluation
L’évaluation des acquis d’apprentissage est réalisée en
continu tout le long du semestre. En fonction des
enseignements, elle peut prendre différentes formes :
examen écrit, oral, compte-rendu, rapport écrit,
évaluation par les pairs…
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Toulouse
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